
展示コーナー 見どころはこちら！

展示会概要

出展製品情報はこちら > https://www.takano-kensa.com/
本展示に関するお問い合わせ、当日のアポイントに関するご連絡は下記連絡先、または弊社営業までご連絡ください。

担当 ： 早川（Tel : 03-3253-8261／Mail ： shuhei.hayakawa@takano-net.co.jp）
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マルチショートラインビームによる高速「レーザーリフトオフ」

繊細で熱影響の少ない「レーザーカット」

第17回光・レーザー技術展、
タカノブースへ是非ともお立ち寄りください。

UV（紫外）レーザー フレキシブルOLEDディスプレイ製造向け レーザーシステム

本案内状持参の方に粗品をご準備しております。ブースへのご来場を心よりお待ちしております。

UV（紫外）レーザー  マーキング/微細加工
展示内容

UVレーザーの特徴である精密微細加工技術を活かしたマーキング・加工機を展開しております。ウエハ / 基板への
マーキング、カテーテルの穴あけ加工をはじめとして様々なご要望にお応えします。

フレキシブルOLEDディスプレイ製造向けレーザーシステム
ついに実用化が進み、今後ディスプレイの主流として期待されるフレキシブルOLEDディスプレイの製造工程で必要とさ
れるレーザーリフトオフ、レーザーカット、レーザーリペアに取り組んでおります。取り組み内容をパネル出展いたします。
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2W/15Wタイプから選択
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<10ns@80khz（2Wタイプ） 
<25ns@100khz（15Wタイプ） 
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